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翰博高新材料（合肥）股份有限公司 

关于公司为子公司提供担保的进展公告 

 

 

一、担保情况概述 

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新

材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 13 日召

开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 12月 31

日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公

司提供担保额度的议案》，同意公司 2025年为合并报表范围内子公司提供担保，

新增总担保额度不超过人民币 224,800万元，担保用途分为融资性担保和非融资

性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务

（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、

银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担

保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债

率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 78,000万元，为资产负债率 70%以上

（含）的子公司提供担保的额度不超过 146,800 万元。 

二、本次担保情况 

根据业务发展需要，博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）

向中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）申请授信，并

于 2025 年 5月 27 日签署《综合授信合同》（以下简称“主合同”），授信额度

为人民币壹亿元整。公司与民生银行于 2025 年 5 月 27 日签署《最高额保证合

同》，同意为主合同项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币壹

亿元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和。保证期间为债务履行期限届

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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满日起三年，具体起算日以合同条款为准。 

截至本公告披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度总额共计人民币

12.68 亿元（实际使用额度 8.5483 亿元），担保额度在已审议通过的担保额度

范围内。 

三、被担保人基本情况 

公司名称：博讯光电科技（合肥）有限公司 

成立日期：2014 年 3月 10日 

注册地址：合肥市新站区大禹路 699号 

法定代表人：赵丹 

注册资本：53,192.40 万元人民币 

经营范围：开发、生产液晶显示器光学引擎、光源；显示设备配件、电子、

电器零部件品、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售；

液晶显示器光学膜的研究、生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动） 

股权结构：公司持有其 100%股权 

主要财务指标： 

单位：人民币元 

主要财务指标 
2025年 3月 31日/2025年 1-3月

（未经审计） 

2024年 12月 31日/2024年度

（经审计） 

资产总额 2,381,510,129.00 2,478,161,577.17 

负债总额 1,844,345,857.00 1,936,037,570.39 

净资产 537,164,272.60 542,124,006.78 

资产负债率 77.44% 78.12% 

营业收入 227,385,525.90 1,232,224,140.93 

净利润 -5,257,771.17 -47,041,551.21 

注：上述数据为单体报表数据 

信用情况：被担保人不是失信被执行人 
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四、担保协议的主要内容 

被担保方：博讯光电科技（合肥）有限公司； 

债权人：中国民生银行股份有限公司合肥分行； 

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司； 

担保金额：担保的最高债权额为人民币壹亿元整及主债权所产生的利息及其

他应付款项之和； 

保证方式：连带责任保证； 

保证期间：保证期间为债务履行期限届满日起三年，具体起算日以合同条款

为准。 

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下： 

被担保方 
担保额度

（万元） 

实际担保余额

（万元） 
公告披露日期 

是否资产负

债 率 超 过

70% 

重庆博硕光电有限公司 

19,000  15,015  2024/11/20 

否 

12,000  2,447  2022/11/21 

5,000  2,948  2023/11/7 

6,000  3,485  2023/5/22 

15,000  6,911  2023/12/19 

小计 57,000   30,806  - 

博讯光电科技（合肥）有

限公司 

13,000  11,486  2024/4/18 

是 

10,000  9,000  2022/1/27 

35,000  12,415  2020/12/10 

10,000  9,771  2024/2/23 

7,000  5,182  2025/4/11 

10,000  3,726  本次续签 

10,000  7,653  2024/9/19 

8,000  7,387  2024/9/19 

6,000  2,834  2023/11/7 

7,800  6,211  2024/4/9 

10,000  9,817  2024/12/12 

小计 126,800  85,483  - 

合肥星宸新材料有限公司 2,000  480  2024/3/19 否 
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被担保方 
担保额度

（万元） 

实际担保余额

（万元） 
公告披露日期 

是否资产负

债 率 超 过

70% 

500  500  2024/6/24 

小计 2,500  980  - 

重庆汇翔达电子有限公司 500  500  2024/6/24 
否 

小计 500  500  - 

博晶科技（滁州）有限公

司 

150,000  97,403  2022/4/29 

是 5,000  4,908  2025/3/20 

小计 155,000  102,311  - 

青岛欧迅光电有限公司 1,000  1,000  2025/3/20 
否 

小计 1,000  1,000  - 

重庆翰博显示科技有限公

司、重庆翰博显示科技研

发中心有限公司（注 1） 

27,500  27,500  2020/10/13 
是 

小计 27,500  27,500  - 

合计 370,300   248,580   - - 

注 1：重庆翰博显示科技有限公司与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（简称“两江

投资公司”于 2020 年 10 月 22日签署《翰博高新背光模组和研发中心项目代建协议》，重庆翰博显示科技

有限公司委托两江投资公司建设翰博高新背光模组和研发中心项目，公司提供保证，保证期间到代建合同

债务结束。 

注 2:若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。 

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额

度为 40.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 386.03%。本次提供担保后，

公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额度为 37.03 亿元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为 355.32%，实际担保余额为 24.8580亿元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为 238.53%。担保均系公司合并报表范围内

公司之间提供的担保，不存在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。 

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保

及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。 

六、备查文件 

《最高额保证合同》。 

 

特此公告。 
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司 

董事会 

2025年 5月 28 日 


